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最新高速LED封裝與檢測技術講座
    LED的封裝與檢測速度，已經成為LED封測廠最重要的競爭關鍵，在LED的應用與需求迅速擴張的時代，如何解決客戶端不同的封裝特性的需求，進而能夠有效率的提供良好品質的產品，已經比僅能提供低價產品的解決方案來的更重要。『彈性』、『先進技術』、及『高速』將是未來LED封裝產業所訴求的三大重點。本次講座邀集了LED封裝業界的廠商與專家，來共同探討未來要如何因應客戶對於高速LED封裝與檢測技術的需求。歡迎LED產業界、設備生產商、代理商及有興趣的人士共同參與。
【主辦單位】：社團法人台灣電子設備協會 

【協辦單位】：LED製造與應用聯誼會(LEDMA)、台灣光電半導體產業協會(TOSIA)
【課 程 表】
	最新高速LED封裝與檢測技術人才培訓班(2011年1月20日)

	時間
	課程名稱及大綱
	講師

	09:30~10:20
	快速LED光學特性量測設備解決方案
	工研院量測中心
楊富程 副經理

	10:20~10:30
	休息及交流時間
	

	10:30~11:20
	LED顯示模組之自動化檢測與均勻度補償技術
	台灣科大自控所
蔡明忠 副教授

	11:20~11:30
	休息及交流時間
	

	11:30~12:20
	LED立體封裝製程設備技術
1.LED立體封裝模組設計研究開發、結構設計開發
2.LED精密固晶製程設備開發與技術發展  

3.LED精密打線製程設備開發
	工研院機械所
林建憲 副組長

	12:20~13:30
	午餐
	

	13:30~14:20
	LED後段製程整合
	旺矽科技股份有限公司

白育承 經理

	14:20~14:30
	休息及交流時間
	

	14:30~16:30
	最新高速LED封裝與檢測技術與發展趨勢—

LED　のアセンブリ＆テストにおける高速化に向けての技術動向—
	橫河電機株式會社 Miyamoto


【日本講師簡介】

	講師
	講師簡介

	(ST center speaker)
Mr.Yoshiki Yanagisawa Technical Leader, Development Group
Sencing Technology Center
Yokogawa Electric Corporation  
	· In 1985, he joined Ando Corporation.
Since then he has been developing Optical Communication 
Instruments and Electro-Optic Sampling System.　
· In 2002, Ando Corporation was aquired by Yokogawa Electric Corporation.
He has been developing Optical Communication Instruments.
And, he has been in the Research group of Near‐infrared spectroscopy.
And also, he has been developing High-speed Spectrometer 
and LED Testing System.

	(MC center speaker)
Mr. Yosuke Ushiyama
Aerospace Products Business Headquarters Motion Control Center Sales Gr. Oversea Sales Team
	· In 2000. he joined Yokogawa MAT corporation
He engaged in electronic circuit design of the direct drive motors.
· In 2003. Yokogawa MAT Corporation was acquired by Yokogawa Electric Corporation.
He has been in charge of engineering supports in Motion control 
center.


【舉辦時間】： 民國100年1月20日 (四)  09:30~16:30

【舉辦地點】：台大進修推廣部(台北市羅斯福路四段107號-羅斯福路與基隆路交叉口，近捷運新店線公館站2號出口）
【費    用】：非會員4,000/人(費用皆含稅及講義，請勿另扣除郵資及手續費)凡於1/17前報名並完成繳費者，享優惠價3,500/人。TEEIA、LEDMA、TOSIA會員3,000元/人。感謝對TEEIA的支持~~年終大放送~~二人同行一人免費
【報名辦法】：填寫下頁報名表後傳真(02)2729-3950或e-mail至registration@teeia.org.tw

TEEIA秘書處鄭雅存小姐。洽詢電話：(02)2729-3933

【報名截止】： 民國100年1月17日，並將於1/17下午15:00前發送行前通知。
【繳費方式】：1.支票或匯票─請開立99年1月20日到期支票，“掛號”郵寄方式繳費並附報名表影本
►支票或匯票抬頭─社團法人台灣電子設備協會(請務必寫全名)
►郵寄地址─11011台北市信義路五段5號3樓3E41室　鄭雅存 小姐收
2.電匯或ATM轉帳後“傳真”匯款收執聯或ATM轉帳記錄並註明報名課程及人員
►受款帳戶─社團法人台灣電子設備協會(請務必寫全名)
►受款銀行─土地銀行工研院分行 (土銀代碼：005)
►受款帳號─156-001-00095-1
►備　　註─請勿塗改轉出帳號，以利本會對帳核銷
【退費標準】：學員於開訓前退訓者，退還所繳訓練費用之七成；受訓未逾全期三分之一
而退訓者，退還所繳訓練費用之半數；受訓逾全期三分之一而退訓者，不退費。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	最新高速LED封裝與檢測技術講座    報 名 表

	公司發票抬頭
	
	統一編號
	

	發票地址
	
	傳真
	

	參加姓名
	部門/職稱
	聯絡電話
	手機
	E-mail

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	· 非會員4,000/人(費用皆含稅及講義，請勿另扣除郵資及手續費)凡於1/17前報名並完成繳費者，享優惠價3,500/人。
TEEIA、LEDMA會員3,000元/人。年終皆享兩人同行一人免費
□ 非會員 (NTD$4,000)共_____位，繳費總額：總共__________元

   非會員 (NTD$3,500)共_____位，繳費總額：總共__________元

□ 會員(NTD$3,000)共_____位，繳費總額：總共_________元
	若您尚未加入TEEIA，是否想成為TEEIA會員？

□是  □否

	※南部研討會調查     ~~南部廠商有福囉~
(1)如於南科舉辦「最新LED製程技術與設備開發人才培訓班(36小時)」

您是否有願意於星期一至五或六、日參與本培訓班，□願意      □不了，謝謝
(2)如於南科舉辦「最新太陽光電製程技術與設備開發人才培訓班(36小時)」
您是否有願意於星期一至五或六、日參與本培訓班，□願意      □不了，謝謝
(3)如於南科舉辦「最新雷射的應用與設備開發人才培訓班(36小時)」
您是否有願意於星期一至五或六、日參與本培訓班，□願意      □不了，謝謝

	※報名取消與退費方式：

(a)已完成繳費之學員如因故無法前來課程，得以改換公司其他人員前往，並請來電主辦單位告知參加人員有更換。

(b)學員若因個人因素無法繼續課程，於上課前三日提出，主辦單位酌收原課程費之1/4為行政手續費，開課前一日提出將無法要求退費，課程後由主辦單位郵寄講義。
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